
　近年、IoTやAIへの期待が高まるにつれて、それ
らに用いる半導体や電子回路の役割も増しており、
これまで以上に需要が増えている。この中、電子機
器トータルソリューション展を構成する専門展の一
つとして「JPCA Show 2023（第52回 国際電子回
路産業展）」（主催：一般社団法人日本電子回路工業
会）が5月31日（水）〜6月2日（金）までの3日間、
東京ビッグサイト 東展示棟で開催される。

■電子回路や基板に関する技術が集結
　同展は電子・情報通信機器に使用される電子回路

（電子基板・電子実装・専門加工）と電子回路製造
機器・装置およびプロセス材料に関する最新情報が
集まる世界最大級の展示会である。
　今回のJPCA Show2023は、「2023プリント配
線板技術展」「2023半導体パッケージング・部品内
蔵技術展」「フレキシブルプリント配線板製品出展

エリア」「2023機器・半導体受託生産システム展」
などの構成展示会で成り立っており、電子機器のト
ータルソリューション展の一環として、ラージエレ
クトロニクスの設計から製造、信頼性の確保、流通
にいたるまで様々な製品展示が行われる。
　会場では、プリント配線板製品や電子回路実装基
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2ヘッドで小型部品を基板に高速搭載
プリント基板高速実装装置
ＪＵＫＩ（東京都多摩市）

　高速コンパクトモジュラーマ
ウンタ「RX-8」は、プリント基
板の実装工程で、チップ部品や
小型ICなどの極小部品を、2つの
搭載ヘッドで高速搭載するマウ
ンタ。100,000CPHの高速搭載
で大幅な生産性向上を実現。

資料請求番号 12305-03001

半導体パッケージ基板向け
無電解銅めっきプロセス
奥野製薬工業（大阪市鶴見区）

　「OPC FLETプロセス」
は、つきまわり性と電気伝
導性に優れた銅シード層を
低膜厚で形成できる無電解
銅めっきプロセス。無電解
銅めっきをエッチングする際に生じる回路細りを大幅
に改善し、微細配線が可能。断裂による故障も防ぐ。

資料請求番号 12305-03002

回路基板のカットやデパネリングを高速処理
プリント基板用レーザー加工装置
LPKF Laser&Electronics（千葉県船橋市）

　「CuttingMaster」は、プ
リント基板（実装あり/なし）
などの素材をカット/デパネ
リングするレーザーシステ
ム。最新のCuttingMaster 
2240は、革新的なTensorTechnologyを搭載、加工品質
はそのまま従来より25％の加工スピードをアップ。

資料請求番号 12305-03003

決められた個数の確認がどこでも可能
ポカヨケ用受信機
ヘルツ電子（浜松市北区）

　「TW-800R-MCL」は、
バッテリー駆動型で、持ち
運びが可能なカウント機能
付きポカヨケ用受信機。製
造・物流・建設などの作業
の員数管理が必要な現場において、場所を選ばずに、ど
こでもポカヨケを行えるため、製品の品質管理に貢献。

資料請求番号 12305-03004



資料請求番号 12305-03101
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板製造プロセス、半導体パッケージング製品、電子
回路実装基板製造、電線・ケーブル・ワイヤー製品
など、電子回路産業に関する幅広い製品群が展示さ
れ、最先端の技術を比較できる。実際の製品や技術
を目の当たりにできるため、最先端のテクノロジー
を吸収するまたとないチャンスと言えるだろう。
　あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される
電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセン
サー・E-Textile（ウェアラブル技術）など、新し
いコンテンツとソリューションの展示を加え、技術
情報の提供や提案をはかることで、同展は電子回路
業界および関連業界全体の発展に寄与している。
　本特集では、同展の開催に合わせて、電子回路の
製造・開発・研究に関わる技術者のための製品・技
術を紹介する。

JPCA Show 2023（第52回 国際電子回路産業展）
会場：東京ビッグサイト　東展示棟2〜6ホール＆会議棟
会期：5月31日（水）〜6月2日（金）　
10：00〜17：00
主催：一般社団法人 日本電子回路工業会
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